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(PPCCBBhtOIe d_glll)r;gs Technical specification:

op side 19,3301 ; .
Leiterplattenbohrbild Technische Daten:
(Leiterplatten Oberseite) 16,56+0,1 Working voltage/ 125 V AC

13,82+01 Betriebsspannung:
Insulation resistance/ >5G0Q

11,05+0.1
8,28+0,1

5,54+0.1
@3,1£0,.1 (2x) 2,77+01
R —
@****“@* @*‘*@*‘*@ *@*‘*@*‘ ®*‘*@* {1+ -
B -0 -0 O & O O O s
ﬂ BL70T(50x)  14x01 32
H 3o
414401 0
[aV)
6,91+0,1
9,68+0,1
12,42+0,1
15,19+0.1
17,96+0.1
20,7+0,1
61,11%5013
6705
61,1131
52,538
B
oo
29
5 _
™
w
—
©0,64 0,05 (50x)
~
o
+H NS A A NESTNESY)
N
- ._164010109X .CONEC ABC |

Isolationswiderstand:

Dielectric withstanding
voltage/
Spannungsfestigkeit:

Temperature range/
Temperaturbereich:

Current rating/

1000 V, 50 Hz, 1 min.

-55°C..+125°C

7,5A (UL)/5 A (CSA, VDE)

Strombelastbarkeit:
Mating cycles/ Quality class 1 =500
Steckzyklen: Gltestufe 1
Quality class 2 = 200
Gltestufe 2
Quality class 3 =50
Gltestufe 3
Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt:
Insulator/ PBT GF UL 94 V-0
Isolierkérper:
Shell/ Steel, Sn over Ni
Gehause:

11,1*32

[ce]
=}
A
38 005
?3,1+0.1 g° 10,8275
[32]
i
©
@ Part no. / Part marked/ Quality class/ | Contact plating/
Art.-Nr. / Bedruckung: Gutestufe: Kontakt Veredelung:
Gold flash over nickel
164A10109X 3 Gold tiber Nickel
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel
164B10109X 2 20 pin Gold tGber min. 50 pin Nickel
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel
164C10109X 1 30 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel
5—@' dim. in mm
D-SUB Female 50pos. Solder pin straight
Dateloatn tone D-SUB Buchsenleiste 50pol. Lotstift gerade
drawn/ " - .
Soa™102.08.2005| - Lehmenkilhler
3PPd-/107.08.2005|  Mickenbecker
. A scale/Mastab:
Index: b A7065 19.01.2018 J.L. ’\ mgmo gwr?r no / 16K1A1471 Dg.
Status: InBearbeitung 21 ‘ " . ] o
RoHS compliant/ konform N = 1/1
F | | D C | B |
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